EC AEK/NIAPALNA 3A CbOTBETCTBUE

Ne: TA-1717/25/G/01
Hue, HMD Global Oy

Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHaaHanA
Jeknapvpame Ha CBOs OTTOBOPHOCT, Ye NPOAYKTHT:

Pagnob6opypnBaHe:
Mogaen: TA-1717

OnucaHne: MobuneH TenedoH

CodryepHa Bepcma Ha pagnomogayna: 0.2446.17.10
MpepocTtaBeHn akcecoapu 1 KOMMOHEHTU: aganTep, caywanku, 6atepus, USB kaben

EMC CMEKTHP

EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 511 V12.5.1 (2017-03)

EN 301 489-52 V1.2.5 (2024-08) EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09) EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)

EN 55032:2015+A1:2020 EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021 EKCno3uumsa Ha paMovecTOTHN BbJHU
ENS55035 :2017+A11 :2020 EN 50360:2017/A1:2023

EN 62209-1:2016
EN 50566:2017/A1:2023
EN 62209-2:2010+A1:2019

be3zonacHocT

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EN 50332-1:2013

EN 50332-2:2013

OkonHa cpesa
EN IEC 63000: 2018

06w, NopT 3a 3apsgHO YCTPONCTBO
EN IEC 62680-1-3: 2022

2014/53/EC:
Mpenopbka Ha CbBeTa oTHOCHO OrpaHMyaBaHe Ha ekcro3unLmsaTa Ha HAaCeNEHMETO Ha eNeKTPOMarHuUTHK noseta. OnMcaHuAaT no-rope
NMPOAYKT OTrOBaps Ha OCHOBHUTE U3WCKBaHWA Ha cneAHaTa(uTe) aupektuaa(u):
- [wupextnea 2014/53/EC oTHOCHO paamocbopbxeHusTa: Ynen 3.1a), 3.1b), 3.2, n 34
- avpektmea 2011/65/EU v cneaBawymnte gonbaHeHus, agupektmea Ha EU 2015/863 oTHOCHO orpaHuuyeHWeTOo 3a ynotpebaTta Ha
onpeseneHn onacHu BELLEeCTBa B €/1eKTPUYECKOTO U e/1eKTPOHHOTO 0bopysBaHe

Hotuduumpanuat opraH (HanmeHoBaHuve: cetecom advanced GmbH, 1/1: 0682) n3BbpLun oLeHKa Ha
CbOTBETCTBMETO CbraacHo npunoxeHue lll ot npekTrBata 3a pagnoobopyasaHe v nsgage ceptuoukar 3a EC
nscneaBaHe Ha Tvna (ped. N2: EU25-0016-01-TEC).

Mscro Ha u3paBaHe: Mexun
HMD Global Oy Paspelenue 3a npoaykT: Aara Ha uspasaHe: 2025-01-26
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Mognuc:
Nwme: Aihui Xiao
AnbxHocT: Product Manager

Cebp3aHaTa C TOCOUYEHUA No-rope NPoAyKT AOKYyMeHTauus ce cbxpaHssa B: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHausa
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